附件 3
校企校地对接活动报名表
填表日期：          (加盖公章)
	学校名称
	
	电子邮件
	

	联 系 人
	
	电   话
	

	会场选择
	主会场：校企校地对接专区  [image: image1.png]




	姓  名
	性  别
	职  务
	手机号码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	学 校 简 介 及 2023 年 毕 业 生人数及专业 情况等信息
	XXXX 学校
XXXX 大学﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ (介绍不超过 200 字)
(介绍内容字数不超过 200 字，主要介绍 2022 年高校毕业生情况)


注：参会学校填写以上表格并加盖公章，于 3 月 15 日前发送至 邮箱 657151176@qq.com。安排展位 1 个，展位数量有限，报满为止。
联 系 人：姚力锋、徐樑
联系电话：0931-8722821、8728863
－8－

